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eCADSTAR Release 2021.0 collega l'ingegneria elettronica 
con la progettazione di PCB
6 maggio 2021 - Bristol, Regno Unito - Zuken annuncia il lancio di eCADSTAR versione 2021.0. Con questa versione, eCADSTAR è stato ampliato di molte nuove funzionalità, tra cui i controlli 3D di distanza di Creepage nel PCB design editor, la gestione migliorata dei bus, i riferimenti automatici dei segnali nei diversi fogli di disegno e il miglioramento dell'interfaccia COM per la gestione di scripting.
La nuova funzionalità di controllo della sicurezza Creepage rende eCADSTAR una soluzione ideale per la progettazione dei circuiti di potenza. Utilizzando i controlli di Creepage in eCADSTAR PCB Design Editor, i progettisti saranno in grado di analizzare la sicurezza elettrica di reti e aree definite di un progetto PCB, misurando in 3D la distanza tra elementi elettrici attraverso una superficie isolante (secondo gli standard, come IEC-62368).  
Le regole di Creepage possono essere controllate dall'utente in un browser (Constraint Editor) disponibile in entrambi gli editor di eCADSTAR Schematic e PCB Design. I controlli di sicurezza di Creepage verranno forniti come parte dei bundle di fascia alta eCADSTAR Advanced 3D ed eCADSTAR Ultimate
"E’ il quarto maggior rilascio dal lancio nel settembre 2019, che rende eCADSTAR una delle soluzioni di progettazione PCB più moderne e giovani nel mercato EDA mainstream rivolto alle piccole e medie imprese", afferma Jeroen Leinders, eCADSTAR Business Manager Europe. "Il prossimo passo sarà il rilascio dell'eCADSTAR SPICE Controller collegato con LTspice®, un simulatore elettronico SPICE gratuito fornito dal produttore di semiconduttori Analog Devices, previsto per la seconda metà dell'anno con eCADSTAR 2021.1."
Lo SPICE Controller di eCADSTAR offre una soluzione strettamente integrata per una facile simulazione dei circuiti analogici all'interno di eCADSTAR Schematics, rendendo eCADSTAR Schematics un riferimento unico per la progettazione e la simulazione di PCB. Utilizzando una versione incorporata del software di simulazione libero LTspice® di Analog Devices, i progettisti saranno in grado di esplorare forme d'onda, eseguire analisi what-if, modificare valori discreti ed eseguire parameter sweep. 
eCADSTAR SPICE Controller sarà disponibile nei pacchetti eCADSTAR Advanced HS, eCADSTAR Advanced 3D ed eCADSTAR Ultimate. Opzionalmente, sarà disponibile con eCADSTAR Schematics (versione standalone) e con eCADSTAR Base.
Configurazioni e prezzi
Tramite pacchetti modulari e moduli opzionali, eCADSTAR può essere configurato per soddisfare una vasta gamma di esigenze e applicazioni. eCADSTAR è disponibile sia come licenza perpetua che temporanea (TBL).
Informazioni su eCADSTAR
La serie di prodotti eCADSTAR 3D PCB design unisce la potenza di un moderno software di Electronic Design Automation (EDA) con la flessibilità di Internet. Con un'interfaccia utente comune e una libreria centraIe, eCADSTAR fornisce un ambiente unificato per la progettazione di schemi e PCB. I parametri e i vincoli di progettazione possono essere definiti e analizzati sia nell' editor di progettazione schematica che in quello di PCB. Con queste caratteristiche eCADSTAR aiuta ingegneri e progettisti di PCB a realizzare progetti di altissimo livello grazie alla facilità d'uso e ad una esperienza di progettazione integrata.
[bookmark: _Hlk12875269]Per maggiori informazioni o per richiedere una licenza di valutazione, visitate il sito: http://www.ecadstar.com
Per ulteriori informazioni o per scaricare LTspice®, visitate il sito: https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
- fine –
Informazioni relative ai marchi commerciali
[bookmark: _Hlk8734018]LTspice® è un marchio depositato di Analog Devices
Cartella stampa
[bookmark: _Hlk40184936]Il testo e le immagini sono disponibili per il download

Immagini e didascalie
[image: Graphical user interface, application

Description automatically generated]
Immagine 1: creepage_eCADSTAR_2021.jpg
Didascalia: I controlli di sicurezza Creepage 3D di eCADSTAR misurano la distanza tra gli oggetti elettrici in 3D. Le regole possono essere configurate in un browser centrale (Constraint Browser), che è disponibile sia nell' editor schematico di eCADSTAR che in quello per la progettazione di PCB.
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Immagine 2: SPICE-Controller-Manager_eCADSTAR2021.jpg
Didascalia: L'integrazione di un software di simulazione SPICE rende eCADSTAR Schematics una soluzione completa per lo sviluppo e la simulazione di PCB.

Riassunto web
Zuken estende le capacità di analisi e test della sua piattaforma di progettazione PCB 3D eCADSTAR con funzioni di test di sicurezza Creepage e il nuovo SPICE Controller.

Informazioni su Zuken 
Zuken è un fornitore globale di software e servizi di consulenza all'avanguardia per la progettazione e la produzione elettrica ed elettronica. Fondata nel 1976, Zuken vanta la più lunga esperienza di innovazione tecnologica e stabilità finanziaria nel settore del software per l'automazione della progettazione elettronica (EDA). La vasta esperienza, la competenza tecnologica e l'agilità dell'azienda si combinano per creare soluzioni software di livello mondiale. La trasparenza delle pratiche di lavoro e l'integrità di Zuken in tutti gli aspetti del business sono le fondamenta di collaborazioni durature e di successo con i nostri clienti, che fanno di Zuken un partner commerciale affidabile e a lungo termine. Per ulteriori informazioni sull'azienda e sui suoi prodotti, visitare il sito www.zuken.com, https://blog.zuken.com/, o www.linkedin.com/company/zuken. 

Contatto stampa Italia:
Francesca Libé, Zuken Srl
Strada 2, Palazzo C4, Milanofiori Assago, Milan, 20090, Italy  
Email: francesca.libe@it.zuken.com, Tel:+39 02 57592101  
2

image1.png




image2.jpg
eCADSTAR PCB Editor - [ Creepage_Formula3.pdes:1*]

Board Block . Padstack Draw Manufactu

Compon Report  Design Analysis

o Lowight ) Object Balloon - B TabList SySyncliew | @Previous ] Diplay Angle - ElviewAl @ Zoomin
e @ Highlight = . Thé_:‘ @ Previous [ Close @lSave~ 3 Mirmor Display - [l View All Data @ Zoom Out
e N X Clerighight b iput CoordateDiog | " O g New B Clse Al osd - G Frame View
Display Convas b Views View Direction Zoom
[ Library Searcher O X| ¥ startPage [l Creepage_Formula3.pdes:t* 3 B Creepage Formula3.pdesi2* B B component Selector @ x
Searchfor: [Pats  ~| B 5 f (@ -
Part Class: | (All) e
petteme ] Descnptans
Atrbute Fiter
Select Condition
Part Name Description
|osozsciosaTeA | Capacior TR Diefectii |
0022272061 KKR 254 Wire-to-Bosrd
0035301050 MiniFit . Header, Dus
os36500213 Micto-Fit 30TM Right /
ABSOT-32760kH: | 2.766kHz SMD Low Pr
AHTEM245001 Chip Antenna Mono Pc
£35-1000 835 Sesled Tactile Sitc
CIOOSHRIATOK | MULTILAVER CERAMIC
| CBROCE09BGAC | Surface Mount Multila o revrers e
CCOMRNPOSENIZD. | SURFACE-MOUNT CER
< >
CCOA2RNPOSENS30 | SURFACE-MOUNT CER
CCOA2RNPOSENE20 | SURFACE-MOUNT CER -
CCOMRXTRIBET52 | SURFACE-MOUNT CER
Check result list Filter: Pass. Caution Fail Tolerance : +/- |0.01000 ~
}ccmmma@aam SURFACE-MOUNT CER. ‘ - oo ]
Clearsnce Specifed net
CCHORIIMRGC | CC3100 SimplLink Wi Conductor ohage o o P
CD4033BM96 CMOS Quad 2-Input N layer difference [V] kMM Rulevalue  Actualvalue o C‘ﬂ'::;j‘” Netname  Voltage[V]  Min.voh
| CLOSATSMOSNRNC | Generl Muttiyer Cer
‘ 1 100000000 530000 420837 Fail aND. 000000
| CRCWOA021KOOFKED | Standrd Thick Fim Ch
2 e 100000000 538000 505339 Fail GND 000000
CROWO4O21KO2FKED | Standrd Thick Film Ch
» 4 1000.00000 538000 5.08464 Fail GND 0.00000
| CRCWO4021RO0FKED | Standrd Thick Fim Ch
‘ 4 44 100000000 530000 424837 Fail aND 000000
CROWO4022K0FKED | Standlrd Thick Film Ch
(CRCWO04022K61FKED | Standard Thick Film Ch & s = e
CCRCWO4023KE3FKED | Standard Thick Film Ch. [ Move on selection
(CRCWO04024K70FKED | Standard Thick Film Ch Unit: mm Close Select next from list
| CRCW04024KS9FKED | Standard Thick Film Ch — Placement side: [N
CROWOMO28KOSFKED | Standlrd Thick Film Ch
- Cross Probe Settings
RCWO20126R0FNED | Stancdrd Thick Film Ch

> Component Selector  Layer Settings Properties.
Units, mm ~ DecimalPlaces: 5+ [ Conductor-1 11 * Highspeed [N[7| (i B~ B - [oimm  JE[omm  ]E- - [3]E]F)

-
)




image3.jpg
Bl H o2

B L&

Analysis

eCADSTAR Schematic Editor

View.

hv2/TRANS_IMP_AMPLIFIER/001

File | Home  Sheet Component Draw  Hierarchy  Report Desi
B B R
o
Select Scenario  Frame Netlist Out  PinTable ~ Operating Point
| - ResourceEditor Display ~
s Add SPICE Controller
[ Design Tree X1 £} start Page
v & h2
v B
> Bf 001 (LIDAR Design)
v B Blocks

APD_BIAS_SUPPLY

[ 001 (Avalanche Photodiode Bias Supply (90V) =
v [ TRANS_IMP_AMPLIFIER &
(Amplifier for APD Array) i
w2
oo
—— W——
©
rossrswez
o
= n
—
g, z
g8 >
§ W W e
x x 1
o
[}
B output
e e = T
Message  Ermor  Warning

' [E- B & MainObject

TRANS_IMP_AMPLIFIER/001 ]

BE

() TRANS_IMP_AMPLIFIER sct 14/04...
v [ Include files
[B /TRANS_IMP_AMPLIFIER ...
v [ Independent Source
[ parameter
v [ Parameter Sweep
&l Parameter Sweep 1
v [JAC Sweep
AC Sweep 1
[8) options

B Properties

W

Name  Kind  Statement

[ 1C3 - Independent Source

File Help
DC/AC PULSE
Vinitial | von [100mv
Tise [1ns Thall [1ns
Tdelay 0 Ton 4ns
Tperiod 10ns
oK Cancel

Apply.

® High Speed | ™~ | Variant:

LTSPICE '

B - |7




